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摘要(译)

本实用新型涉及一种用于测量粘弹性介质弹性的测量探头、系统及方
法，测量探头中的所述振动器固定在所述超声波换能器上，所述粘弹性
介质经过超声波照射时返回超声波信号，所述振动器向所述粘弹性介质
发出频率为1Hz至500Hz的瞬时低频冲击。本实用新型仅采用简单的测量
探头即完成粘弹性介质弹性的测量，通过位移估计测量出粘弹性介质的
弹性，结构简单、成本低、计算方法简便。
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